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Fermiho-Dirakova distribu¢ni funkce
Kovy
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Magneticka tepelna kapacita
- Schottkyho anomalie
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Supravodivé kovy

Con s€ pri prechodu zachova

z teorie BCS — skok mérné tepelné kapacity
AC =1.43 yT,

w

elektronova mérna tepelna kapacita
Ces = 0.eXp(-bT./T)

C [md/mol K]
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dQ/dt = - AK.AT
z kinetické teorie plynu

K=1/3 (C/V,,).V.A
T<<O,

Tepelna vodivost
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Elektrony

kineticky model volnych elektronu T
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Wiedemannuv — Franzuv zakon

i nev. — ne’*zE
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Tepelna vodivost ruznych materialu
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Thermal conductivity x [W/cmK]

dalSi udaje o tepelné vodivosti
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Tepelna vodivost dielektrik
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Teplotni roztaznost

anharmonicky charakter kmitd mfizky

U (x) =cx® —gx° — fx*

stfedni hodnota posunuti polohy atomu
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Kapicuv tepelny odpor na rozhrani
AT = R,.dQ/dt
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Konstrukcni materialy

med: OFHC, zihana RRR > 1000

stfibro zihané, nakladné

hlinik: obtizné svarovani a pajeni, povrchova oxidace

nerezova ocel: austeniticka faze y (f.c.c.) 18 — 20 % Cr, 8 — 12 % Ni
stabilizovana Ti, Mo, Nb proti martensitické transformaci,
nemagnetické (AISI 300 — 316, EN 58, CSN 17241 — 17248)

meéd - nikl: 70Cu 30Ni, 50Cu 50Ni - tvarneé, snadné pajeni, nemagnetické

mosaz: 70Cu 30Zn monel: 66Ni 30Cu 2Fe 2Mn  inkonel: 72Ni 14-17Cr 6-10Fe
neusilber (pakfong): 47Cu 41Zn 9Ni 2Pb
manganin: 87Cu 13Mn constantan: 57Cu 43Ni

Teflon: polytetrafluorethylén (PTFE) (CF,),

Kel-F: polychloretrifluorethylén (CTFE) (CF,CFCI),
Vespel: SP 1, SP 21 polyimid

Torlon: polyamidimid (PAl)

Mylar: polyethylenetereftalat (PET) (C,,HgO,),
Kapton: polypyromelitimid (PPMI) (C,,H;,N,O¢),, ,
Kapton XP (150XP019) 37,5 uym/12.5 ym Teflon PFA
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Svarovani a pajeni

Obloukové svarovani v Ar atmosfére (nerezova ocel)
Svéarovani svazkem elektronld ve vakuu
Svarovani laserovym svazkem

Tvrdé pajky: Ag — pajky tavidla: borax, H;BO4
66% Ag 27% Cu 7% Zn (800 — 840 °C)
40% Ag 20% Cu 20% Cd 20% Zn (640 — 680 °C)
Castolin 1802, 157
Nikloveé pajky, pajky se zlatem nebo palladiem
Ni — Nicrobraz — kapilarni pajeni ve vakuu

Mékké pajky: 60% Sn 40% Pb (183 — 191 °C) tavidla: kalafuna, ZnCl,,

63% Sn 37%Pb eutecticka (183 °C) NH,CI, H;PO,
50% Sn 32% Pb 18%Cd (145°C)
10% Sn 90% Pb (275-302 °C)

Wooduv kov: 50% Bi 25% Pb 12,5% Sn 12,5% Cd (65 — 70 °C)

Ostalloy 158 49,5% Bi 27,3% Pb13,1% Sn 10,1% Cd (70 °C)

Cerrolow 136 49% Bi 18% Pb 12% Sn 21% In (58 °C)

In 155 °C, Ga 29,5 °C In-Ga (~33 °C)

pajka bez parazitniho termo emn 70,5% Cd 29,5% Sn
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Lepidla, epoxidoveé pryskyrice

General Electric Varnish GE 7031 — nezpolymerizovana fenolova pryskyfice
typu Resinox , také BF 1, BF 6

vakuovy tuk Apiezon

epoxidoveé pryskyrice:

Araldite, Epibond

Stycast 2850 FT — pfizpusoben tepelné roztaznosti Cu

Stycast 2850 GT —pfizpusoben tepelné roztaznosti mosazi

Catalyst 23 LV (7,5/100)

Stycast 1260 (bezbarvy) (27,5/100)

Superizolace:
félie pokovené hlinikem NRC — 2
stfidavé vinuta hlinikova félie a tenka izolace

kaptonova lepici paska, teflonova paska,
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